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2025年第12期

时间：2025年5月15日（星期四） 13:00－14:30

马志芳 博士

联系人 (Host)：吴洁君 wujiejun@pku.edu.cn

报告人简介 (About speaker)：
马志芳，博士，担任北方华创技术研究院 院长，负

责半导体装备的共性技术和平台技术的研究工作，并负

责技术开发的体系管理工作。在国内外核心期刊发表论

文3篇，发表专利4项，获得科研奖励2项，领导或参与国

家自然科学基金、北京市科技专项等项目共4项。

北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理所

地点：北京大学物理楼中312会议室

以装备创新推动半导体产业蓬勃发展以装备创新推动半导体产业蓬勃发展

摘要 (Abstract) ：

本次报告重点介绍了中国半导体装备的多维度突破，新工艺新技术的发展

趋势。在人工智能（AI）技术、新能源技术、光电技术等应用市场旺盛的需求

牵引下，集成电路、第三代半导体等产业快速增长，全球半导体行业正迎来一

场深刻的技术革新，世界迎来百年不遇的大变局，同时我国半导体产业迎来了

前所未有的发展机遇和挑战。一代技术依赖于一代工艺，一代工艺依赖于一代

装备，装备是芯片产业的支撑和技术核心之一，是推动产业技术创新的引擎。


